




























































































专利名称(译) 阵列基板，其制造方法和液晶显示板

公开(公告)号 US20150378223A1 公开(公告)日 2015-12-31

申请号 US14/542512 申请日 2014-11-14

[标]申请(专利权)人(译) 厦门天马微电子有限公司
天马微电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 厦门天马微电子有限公司.
天马微电子股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 厦门天马微电子有限公司.
天马微电子股份有限公司.

[标]发明人 WEN LIANG

发明人 WEN, LIANG

IPC分类号 G02F1/1362 H01L27/02 H01L29/786 H01L29/66 G02F1/1333 H01L21/768 H01L21/3205 H01L21/3213 
H01L21/311 H01L27/12 H01L21/02

CPC分类号 H01L27/0288 G02F1/136204 H01L27/1222 H01L27/124 H01L27/1274 H01L29/78675 H01L21/76805 
H01L21/02532 H01L21/31144 H01L21/32134 G02F1/136227 H01L21/02686 H01L21/76804 H01L29
/66757

优先权 201410309051.2 2014-06-30 CN

其他公开文献 US9766519

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种阵列基板。阵列基板包括基板，基板侧面上的第一薄膜层，
基板侧面上的绝缘层，基板侧面上的静电荷分散层，以及布置在基板侧
面上的第二薄膜层。基板的侧表面。第一膜层，绝缘层，静电荷分散层
和第二膜层依次布置在基板上。另外，绝缘层和静电荷分散层包括通
孔，第二膜层通过通孔与第一膜层电连接，并且静电荷分散层具有与第
二膜层相同的轮廓。
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